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Wynalazek niniefszy dotyczy sposobu
oczyszczania $wiec zaplonowych.
Dotychczas = stosowano oczyszczanie u-
zywanych $wiec zaplonowych z powsta-
jacych na nich osadéw za pomoca tak oczyszczania calej  $wiecy
zwanego piaskowania, ktére nie daje jed- ‘
nak zadowalajagcych wynikéow, gdyz pia-
sek niszczy w znacznym stopniu zaréwno
- czg$ci metalowe, zwlaszcza zas§ porcela- w goracej wodzie,
ne¢, wskutek czego oczyszozana $wieca za-
plonowa moze pracowaé bardzo krotki
czas, co jest przyczyna niepopularnosci ta-

kich swiec,

Niedogodnosci te usuwa calkowicie ni-
niejszy wynalazek, polegajacy na obrébce
chemicznej $wiecy uzywanej, a mianowi-
cie na zastosowaniu dwéch réinych pro-
ces6w chemicznych w zaleznosci od tego,
jaka cze$¢ metalowa czy tez porcelanowa
$wiecy, ma byé oczyszczona z osadow.

Jézef Ka.miﬁski
(Poznan, Polska)

Sposéb oczyszczania Swiec zaplonowych
Udzielono’ z mocg od dnia 3 lipca 1947 r.

Jezeli chodzi o usunigcie osadéw z cze-

§ci metalowych

$wiecy zaplonowej, to

poddaje si¢ je dzialaniu kwasu azotowe-
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go, najlepiej stezonego, natomiast na cze-
. §ci porcelanowe dziala sie¢ w mysl wyma-
lazku kwasem fluoro-wodorowym.
Jest rzecza oczywista, ze w przypadku
zaplonowej
.poddaje sie ja z poczatku jednemu nastep-
nie za$ drugiemu zabiegowi, stosujac mie-
"dzy tymi obu zabiegami ptukanie swiecy

Sposob oczyszczania $wiec zaplono-
wych, znamienny tym, ze w celu usunigcia

. istniejgcych na swiecy osadéw poddaje sig
ja dziataniu kwasu azotowego, dzialajace-
go na czesci metalowe i nastepnie dziala-
niu kwasu fluoro-wodorowego, dzialtajace-
go na czesci porcelanowe $wiecy zaptono-
wej, stosujac miedzy tymi dwoma zabiega-
mi plukanie $wiecy w goracej wodzie. '

Jozef Kaminski

Zastepca: Inz. W. Zakrzewski
rzecznik patentowy
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